BSP PICO | Industrial

Systém laserového znacCenia a gravirovania
s pikosekundovym laserovym zdrojom
Sistema di marcatura e incisione laser con sorgente laser al picosecondo
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BSP PICO

Pikosekundovy laserovy zdroj

Tento typ zdroja generuje impulzy trvajuce len

niekolko pikosekund s intenzitou Spicky takou vysokou, ze
dochéadza k nelinearnej/ multifoténovej absorpcii: vysledkom je
proces s velmi znizenym tepelnym ucinkom, ktory je idealny na
vykonavanie presného, plynulého a Cistého znacenia bez
potreby opatovného opracovania kusov..

Kompaktny systém

BSP PICO ma kompaktnu a pevnu konstrukciu vdaka zulovej
pracovnej rovine, ktora zarucuje vynikajucu stabilitu procesu pri
kusoch s hmotnostou do 20 kg. Zakladna konstrukcia obsahuje 3
motorizované osi s presnostou pohybu 50 pm,

zdvih na rovine 300 x 300 mm a amplitiidu pozdiz

osi Z 360 mm..

Pokrocily software

Integrovany softvér, ktory kompletne vyvinula spolo¢nost SISMA, je
idealnym rieSenim na spravu suborov a celého procesu
oznacovania, a to aj v pripade zlozitych uloh: umoznuje plne vyuzit
vSetky BSP PICO, zaru€uje vysoky stupen prispdsobenia
zrychlenie a zjednodu$enie prace operatora.

Technické udaje - Dati tecnici
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Sorgente laser al picosecondo

Questo tipo di sorgente genera impulsi della durata di pochi
picosecondi con intensita di picco cosi elevate da dare luogo

a un assorbimento non lineare/multifotone: ne risulta un processo
dall’effetto termico molto ridotto, ideale per realizzare marcature
precise, fluide e pulite senza la necessita di rilavorare i pezzi.

Sistema compatto

BSP PICO presenta una struttura compatta e solida grazie

al piano di lavoro in granito, che garantisce un’ottima stabilita di
processo e una tenuta fino ai 20 kg di peso. La struttura base include
3 assi motorizzati con precisione di movimento di 50 ym, corsa

sul piano di 300 x 300 mm e un’ampiezza lungo I'asse Z che
raggiunge i 360 mm.

Software avanzato

Interamente sviluppato da SISMA, il software integrato

¢ la soluzione ideale per la gestione dei file e del processo di marcatura,
anche nel caso di lavorazioni complesse: permettendo di sfruttare
appieno le potenzialita di BSP PICO, garantisce un alto grado di
personalizzazione per velocizzare e semplificare il lavoro dell'operatore.

Active material - Materiale attivo Yb

Priemerny vykon - Potenza di uscita 50 W

Vinové dizka - Lunghezza d’onda 1030 nm
Pracovna frekvencia - Frequenza di lavoro 50 + 2000 kHz
Trvanie impulzu - Durata impulso 0,001 - 0,003 ns
maximalny vykon - Potenza dipicco 10000 kW
Energia impulzu - Energia di impulso 0,025 mJ
Kvalita lu¢a - Qualita del fascio (M?) <14

Chladiaci systém - Raffreddamento

water (on the base) / acqua (sul basamento)

Zdvih osi (XYZ) - Corsa assi (XYZ)

300 mm x 300 mm x 360 mm

Max hmotnost kusu -Peso maxpezzo 20 kg

Presnost osi - Precisione assi 0,05 mm

Opakovatelnost osi — Ripetibilitassi 0,02 mm

Zdroj napéjania - Alimentazione 230V + 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A socket / presa

Absorpcia vykonu - Potenza assorbita 1kwW

Rozmery (D x H x S) - Dimensioni (L x P x A) 823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm with open door - con porta aperta)
Hmotnost' - Peso 590 k

Funkcie, obrazky, vykony, hmotnosti a miery uvedené v katalégu su tplne orientaéné a priblizné a mézu sa zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate

si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso. 10-2020
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